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MEDIENINFORMATION
ASMPT SMT Solutions, ASYS Group und Rehm Thermal Systems setzen erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort
Electronics on the Road 2026
München, 6. Februar 2025 – Nach dem erfolgreichen Start der Veranstaltungsreihe Electronics on the Road im vergangenen Jahr geht das Format 2026 in die nächste Runde. Den Auftakt bildet die Veranstaltung am 4. und 5. März 2026 im Kölner Stadthotel am Römerturm, bei der Fach- und Führungskräfte aus der Elektronikfertigung zusammenkommen, um über aktuelle Herausforderungen, technologische Entwicklungen und Fragen aus dem Arbeitsalltag zu diskutieren.
Electronics on the Road setzt auf praxisnahe Inhalte und den offenen Austausch zwischen Branchenexperten. Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen, die Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette begleiten – von Entwicklung und Planung über Produktion und Logistik bis hin zu strategischen Entscheidungen im internationalen Umfeld.
Das Programm der Auftaktveranstaltung greift diese Themen anhand konkreter Beispiele aus dem industriellen Alltag auf. Im Fokus stehen unter anderem der Umgang mit Rohstoffmangel, Fachkräfteengpässen und geopolitischen Rahmenbedingungen ebenso wie der praktische Einsatz digitaler Zwillinge, KI-gestützter Prozesse und neuer Ansätze in der Produktionsplanung und im Materialfluss. Die Vorträge werden von Referenten aus Industrie, Beratung und Forschung gestaltet, die ihre Erfahrungen anhand realer Projekte und Anwendungsbeispiele teilen.
Durch das Programm führt Ulf Oestermann vom Fraunhofer IZM. Mit seiner Erfahrung aus Forschung, Industrieprojekten und Prototypenfertigung begleitet er die Veranstaltung als Moderator und fördert Diskussionen und Erfahrungsaustausch.


Viel Raum für Networking und neue Impulse
Neben dem Fachprogramm spielt der persönliche Austausch eine zentrale Rolle. Bereits am Vorabend der Veranstaltung lädt Electronics on the Road zu einer After-Work-Lounge ein. In entspannter Atmosphäre und bei einem gemeinsamen Abendessen haben die Teilnehmer Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, bevor ein Science Slam den Auftakt gleichermaßen inspirierend wie humorvoll abrundet. Dabei präsentieren junge Forschende ihre Projekte in kurzen Beiträgen, die Fachwissen mit einer unterhaltsamen Note verbinden. Das Publikum entscheidet, welcher Beitrag am meisten überzeugt.
Nach dem Auftakt in Köln folgen im weiteren Jahresverlauf Stationen in Lindau, Heidelberg, Salzburg und Berlin. Mit diesem dezentralen Ansatz bringt Electronics on the Road aktuelle Themen der Elektronikfertigung in unterschiedliche Regionen und bietet Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen der Branchenexperten vor Ort.
Die Eventreihe wird gemeinsam von ASMPT SMT Solutions, ASYS Group und Rehm Thermal Systems veranstaltet. Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, die bewusst über klassische Konferenzformate hinausgeht und Raum für Wissenstransfer, Technologiethemen und persönlichen Austausch innerhalb der Elektronikfertigungsbranche schafft.
Weitere Informationen zu allen Events und Anmeldung unter: https://www.electronicsontheroad.com/. Alternativ wenden Sie sich direkt an Frau Nicole Egle unter nicole.egle@asys-group.com


Über Rehm Thermal Systems
Rehm Thermal Systems ist Experte für Verbindungstechnologien in der Elektronikfertigung. Mit innovativen Systemlösungen zum Löten, Trocknen und Beschichten ermöglichen wir unseren Kunden, eigene, zuverlässige Verbindungen auf elektronischen Baugruppen zu schaffen – individuell, prozesssicher und zukunftsorientiert.
Seit 1990 entwickeln und fertigen wir an unserem Hauptsitz in Deutschland sowie einem weiteren Produktionsstandort in China energieeffizientes Fertigungsequipment nach höchsten Qualitätsstandards. Unsere weltweit tätigen Niederlassungen und Distributoren bieten maßgeschneiderte Lösungen und kompetenten Service – überall dort, wo Elektronik entsteht.
Create your Connections – mit Rehm gestalten Sie die Verbindungstechnologie von morgen.
Über ASMPT SMT Solutions
Der Geschäftsbereich SMT Solutions von ASMPT unterstützt weltweit die digitale Transformation in SMT-Fertigungen, um den Herausforderungen der modernen Elektronikfertigung gerecht zu werden. Mit erstklassiger Hardware wie SIPLACE Bestückautomaten, DEK Lotpastendruckern und dem SPI System Process Lens, ergänzt durch innovative Softwarelösungen, maximiert der Markt- und Technologieführer mit der intelligenten Fertigung die Produktivität, den Ertrag und die Qualität in komplexen SMT-Prozessen. Durch integrative Datenanalyse und -nutzung wird die SMT-Fertigung intelligent und ganzheitlich optimiert – von der Maschinen- über die Linien- und Fertigungsebene bis hin zur Unternehmensebene. Fremdsysteme werden über Standardschnittstellen integriert. Durch Big Data Processing werden standortübergreifend Daten gesammelt, qualifiziert und dort zur Verfügung gestellt, wo sie für einen effektiven Personaleinsatz, einen fertigungsweit optimierten Materialfluss und ein 0-DPMO-Ergebnis an der SMT-Linie benötigt werden. Das Ergebnis: Höhere Produktivität, höhere Resilienz und maximaler Return on Investment.
Über ASYS Group
Die ASYS Group ist einer der weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer mit umfassender Expertise in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung mit über 1400 Mitarbeitern. Als global agierender Technologieführer entwickelt und fertigt ASYS Prozess- und Linienlösungen bis hin zu autonomen Shopfloor-Lösungen für die weltweit erfolgreichsten Unternehmen. 
Spezialisiert und zukunftssicher breit aufgestellt, ist die Unternehmensgruppe in vielen Industriemärkten zu Hause: branchenführend in Electronics, neben Energy und Life Science. 
Bestehend aus insgesamt 15 operativen Tochter- und Einzelunternehmen verfügt die ASYS Group über ein globales Vertriebsnetzwerk mit lokalen Ansprechpartnern in mehr als 40 Ländern. 27 Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika ermöglichen einen kundennahen Support. 
Den Kunden bietet ASYS das gesamte Leistungsspektrum in höchster Qualität aus einer Hand – unser Versprechen: Wir finden stets die beste Lösung!


Verfügbares Bildmaterial
Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit: 
https://kk.htcm.de/press-releases/asmpt/
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Über ASMPT Limited („ASMPT“)
ASMPT mit Hauptsitz in Singapur ist weltweit führender Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung. Das Angebot von ASMPT umfasst die Bereiche Semiconductor Assembly und Packaging sowie SMT (Surface Mount Technology): von der Wafer-Beschichtung bis hin zu den verschiedensten Lösungen für Assembly und Packaging empfindlicher elektronischer Komponenten in einer breiten Palette von Endverbrauchergeräten, darunter Elektronik, mobile Kommunikation, Computer, Automobilindustrie, Industrie und LED (Displays). Engste Zusammenarbeit von ASMPT mit seinen Kunden und kontinuierliche Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen erheblich dazu bei, dass ASMPT innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anbietet, mit denen Anwender höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erzielen. ASMPT ist ein Gründungsmitglied des Semiconductor Climate Consortium.
Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf asmpt.com.

Das Geschäftssegment ASMPT SMT Solutions
Der Auftrag des Geschäftssegments ASMPT SMT Solutions ist der Support, die Implementierung und die Realisierung der Intelligent Factory bei Elektronikfertigern weltweit. 
ASMPT Lösungen unterstützen auf Linien- und Fabrikebene mit Hardware, Software und Services die Vernetzung, Optimierung und Automatisierung von zentralen Workflows und erlauben Elektronikfertigern somit den schrittweisen Übergang zur Intelligent Factory mit dramatischen Verbesserungen bei Kennzahlen/KPIs für Produktivität, Flexibilität und Qualität. Mit seinem ganzheitlichen und offenen Automatisierungskonzept öffnet ASMPT seinen Kunden die Tür zur wirtschaftlich sinnvollen Automatisierung ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen – modular, flexibel und herstellerunabhängig.
Das Produktangebot umfasst Hard- und Software wie SIPLACE Bestückautomaten, DEK Drucker, Inspektions- und Materiallager-Lösungen sowie die Software Suite WORKS. Mit WORKS bietet ASMPT Elektronikfertigern hochwertige Software zur Planung, Steuerung, Analyse und Optimierung aller Prozesse auf dem Shopfloor. Zentrales Strategieelement bei ASMPT ist dabei die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Technologiepartnern.
Mehr Informationen zu ASMPT SMT Solutions finden Sie auf smt.asmpt.com.
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